DEUTSCHE NORM Juni 1996

Materialien fiir Verbindungsstrukturen
Teil 5: Rahmenspezifikationen fiir leitfahige Folien und Filme mit und ohne D IN
Beschichtungen Hauptabschnitt 1: Kupferfolien (zur Herstellung von kupfer- ——n

kaschierten Basismaterialien) EN 61 2 49_5_1

(IEC 1249-5-1:1995) Deutsche Fassung EN 61249-5-1:1996

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 1 249"5‘1

ICS 31.180 Ersatz fiir
DIN IEC 249-3A:1986-10

Deskriptoren: Material, Verbindung, Struktur, Kupferfolie, Folie

Materials for interconnection structures - Part 5: Sectional specification set
for conductive foils and films with and without coatings — Section 1: Copper
foils (for the manufacture of copper-clad base materials (IEC 1249-5-1:1995);
German version EN 61249-5-1:1996

Materiaux pour les structures d’interconnexion — Partie 5: Collection de
spécifications intermédiaires pour feuilles et films conducteurs avec ou sans
revétement — Section 1: Feuilles de cuivre (pour la fabrication de matériaux
de base plaqués cuivre) CEl 1249-5-1:1995);

Version allemande EN 61249-5-1:1996

Die Europaische Norm EN 61249-5-1:1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 52(Sec)352:1992-03.

Zusténdig fir diese Europdische Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 661.1 “Basismaterial” der Deutschen Elek-
trotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem die Ubersetzung der Verdffentlichung autorisiert wurde. Das
Komitee weist darauf hin, daB in der dieser Europdischen Norm zugrundeliegenden IEC-Publikation IEC 1249-5-1 im
Abschnitt A.2.3.3 félschlicherweise eine freie Einspannldnge zwischen den Klemmen der Zugprifmaschine von 50 mm
angegeben ist. Es muB richtig 100 mm heiBen.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.
Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabe-
datums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die
jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Flr den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im VDE-
Vorschriftenwerk

- 1SO 4287-1:1984 DIN 4762:1989-01 -

Anderungen
Gegentiiber DIN IEC 249-3A:1986-10 wurden folgende Andrungen vorgenommen:
- Grundlegende Uberarbeitung.

Friithere Ausgaben
DIN IEC 249-3A: 1986-10

Nationaler Anhang NA (informativ)
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EUROPAISCHE NORM EN 61249-5-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1996

ICS 31.180

Deskriptoren: Gedruckte Schaltungen, Verbindungsstrukturen, leitfahige Folien und Filme, Beschichtungen, kupfer-
kaschierte Basismaterialien, fiexible Materialien

Deutsche Fassung

Materialien fur Verbindungsstrukturen

Teil 5: Rahmenspezifikationen fir leitfahige Folien mit und ohne
Beschichtungen - Hauptabschnitt 1: Kupferfolien (zur Herstellung von
kupferkaschierten Basismaterialien)

(IEC 1249-5-1:1995)

Materials for interconnection structures - Matériaux pour les structures d’intercon-
Part 5: Sectional specification set for nexion — Partie 5: Collection de spécifica-
conductive foils and films with and tions intermédiaires pour feuilles et films
without coatings — Section 1: Copper foils conducteurs avec ou sans revétement -
(for the manufacture of copper-clad base Section 1: Feuilles de cuivre (pour la
materials (IEC 1249-5-1:1995) fabrication de matériaux de base plaqués

cuivre) (IEC 1249-5-1:1995)

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1995-11-28 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhiltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dane-
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Ver-
einigten Kodnigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 61249-5-1:1996 D
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Seite 2
EN 61249-5-1:1996

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 52/544/DIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 1249-5-1, ausgearbeitet von dem IEC TC 52 “Printed
circuits”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1995-11-28 als EN 61249-5-1

angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Verfffentlichung

einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung tibernommen werden muf (dop):

1996-09-01

- spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,

zurtickgezogen werden muassen

(dow): 1996-09-01

Anhidnge, die als “normativ” bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
Anhinge, die als “informativ” bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang A normativ und Anhang B informativ.

Diese Norm verweist auf die folgende Publikation:
1SO 4287-1:1984

Surface roughness — Terminology — Part 1: Surface and its parameters

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 1249-5-1:1995 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als Européische

Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Einzelbestimmung legt Anforderungen fiir die Eigen-
schaften von Kupferfolien zur Herstellung kupferkaschier-
ter SchichtpreBstofftafeln und kupferkaschierter flexibler
Materialien, die zur Herstellung von Leiterplatten einge-
setzt werden, fest.

Diese Einzelbestimmung gilt sowohl fir Kupferfolien in
Rolien als auch fur Tafel- oder Zuschnittware.

2 Normative Verweisungen

Die folgende Norm enthalt Festlegungen, die durch Verwei-
sung in diesem Text Bestandteil dieses Teils der
IEC 1249-5 sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser
Norm war die angegebene Ausgabe giiltig. Alle Normen
unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren
Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 1249-5 basieren,
werden gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die jeweils
neueste Ausgabe der im folgenden genannten Norm ange-
wendet werden kann. Die Mitglieder von IEC und I1SO fiih-
ren Verzeichnisse der gegenwartig gliltigen Internationalen
Normen.
1SO 4287-1:1984

Surface roughness - Terminology - Part 1: Surface and

its parameters

3 Bezeichnung
3.1 Kupferfolien-Typen

Kupferfolien entsprechend dieser Einzelbestimmung um-
fassen die folgenden beiden Typen:

E = elektrolytisch abgeschiedene Kupferfolie,

R = gewalzte Kupferfolie
mit folgenden in Tabelle 1 aufgefiihrten Klassen:

Tabelle 1: Kupferfolien-Typen und -Klassen

Typ-Bezeichnung
E1 Standard
E2 hochdehnbar
E3 mit hoher Warmdehnung
R1 walzhart
R2 leicht kaltgewalzt
R3 angelassen

3.2 Oberflachenprofil-Typen

In Anbetracht der bei der Herstellung von elektrolytisch
abgeschiedenem oder gewalztem Kupfer eingesetzten
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